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ニッケルマイクロバンプの形状に及ぼす
ピリジニウムプロピルスルホネイト添加の影響
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概要 高アスペクト比バンプを形成するには，水平方向の成長のみを抑制する異方性成長のめっきが必要となる。添加剤

を入れないニッケルめっき浴でバンプ形成した場合は平坦なバンプとなったが，ピリジニウムプロピルスルホネート (PPS) を添

加した場合は，異方性成長が確認された。めっき浴のカソード分極状態を確認した結果，PPSはニッケル析出抑制効果があり，

その効果はかくはんの影響を受けることが判明した。そこで，液かくはん状態を変化させて確認した結果，基板側面からめっ

き液をサンプルに供給し，さらに流速を制御することで，めっきは異方成長することがわかった。これは，PPSがバンプエッ

ジ部に選択的に吸着し，水平方向のめっき成長が抑制されたためと考える。

Abstract

To achieve nickel bumps with a high aspect ratio, anisotropic deposition is required in order to

control the shape of the micro-bumps from flat to round. Flat bumps were obtained using a nickel

sulfamate bath without additives. With the addition of pyridinium propylsulfonate (PPS) to the

nickel sulfamate bath, however, the bumps became round. Cathodic polarization of the plating bath

with PPS showed that PPS has an inhibiting effect on the deposition reaction. Moreover, the nickel

deposition reaction was affected by agitating the plating solution in the PPS bath. Anisotropic depo-

sition was accomplished by agitation from the side of the sample. It is assumed that the PPS is pref-

erentially adsorbed on the edge of bumps under the effect of agitation which affects the bump shape.

Therefore, the PPS suppressed deposition growth in the  horizontal direction.
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